
■                   半導体製造装置 電気装置  体系

 安全要求事項-1
4 一般要求事項 
5 電源導体 終端処理   切断 遮断用機器 
6 感電 対  保護 
7 機器 保護 
8 電位差   結合 
9 制御回路 緊急停止 EMO     保護       回路 
10               
11 制御装置 設置場所 取 付     筐体 
12 導体        
13 配線作業 
14 電気       関連機器 
15        照明 

 安全要求事項-2
16       警告標識 参照表示 
17 技術文書 

 18.試験

 2.引用規格
 3.用語及 定義 1.適用範囲

  半導体製造装置 対  要求事項

 付属書
 A 規範  TN        基本的保護 間接接触 
対  保護 
 B 規範  TT        間接接触 対  保護
 IEC 60364-4-41:2005及 IEC 60364-6:2006  抜粋
 C 規範  導体 静電容量 沿面距離及 空間距離
  D (規範) 標準的          
  E (informative)           種類 (IEC 
60364-1: 2005   派生) 
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